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Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2016-07-10 se nahrazuje ČSN EN 61191-2 (35 9041) z října 1999, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy
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používat dosud platnou ČSN EN 61191-2 (35 9041) z října 1999.

Změny proti předchozí normě

Bylo zahrnuto hodnocení provedení podle IPC-A-610 jako normativní reference;●

byla aktualizována část terminologie;●

byly opraveny odkazy na normy EN;●

bylo doplněno použití bezolovnaté pájecí pasty a pokovení.●
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Předmluva

Text dokumentu 91/1091/FDIS, budoucího druhého vydání IEC 61191-2, vypracovaný technickou
komisí IEC/TC 91 Technologie montáže elektroniky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-
CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61191-2:2013.

Jsou stanovena tato data: 

• nejzazší datum zavedení dokumentu na národní úrovni
vydáním identické národní normy nebo vydáním
oznámení o schválení k přímému používání
jako normy národní (dop) 2014-04-10
nejzazší datum zrušení národních norem,
které jsou s dokumentem v rozporu (dow) 2016-07-10

Tento dokument nahrazuje EN 61191-2:1998.

EN 61191-2:2013 zahrnuje následující významné technické změny vzhledem k EN 61191-2:1998:



Bylo zahrnuto hodnocení provedení podle IPC-A-610 jako normativní reference;●

byla aktualizována část terminologie;●

byly opraveny odkazy na normy EN;●

bylo doplněno použití bezolovnaté pájecí pasty a pokovení.●

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových
práv. CENELEC [a/nebo CEN] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech
patentových práv.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 61191-2:2013 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez
jakýchkoliv modifikací.
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1 Rozsah platnosti

Tato část IEC 61191 stanoví požadavky na spoje pájené povrchovou montáží. Požadavky se vztahují
na takové sestavy, které jsou celé povrchově montované nebo jsou k sestavám částečně povrchově
montovaným začleněny další technologie (tj. montáž do průchozích otvorů, montáž čipů, montáž na
koncovky atd.).

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


